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每周资讯|10月份规模以上工业增加值同比增长4.9%；多家手机厂商暂缓采购存储芯片；东山精密递表港交所.
1、 行业
工信部：到2027年建成约200个高标准数字园区
11月18日，工业和信息化部办公厅日前印发《高标准数字园区建设指南》，提出到2027年，建成200个左右高标准数字园区，实现园区规上工业企业数字化改造全覆盖，园区管理、服务数字化水平明显提升，形成一批可复制可推广的数智赋能园区发展的典型模式，园区发展质量和效益显著提升。建设高标准数字园区是促进园区高质量发展的关键举措。(工信部)

2030年重庆力争人工智能终端产业规模达3000亿元+
11月18日，重庆市经济信息委发布《重庆市加快推进人工智能终端产业创新蝶变行动计划（2026—2030年）》（以下简称《行动计划》）。根据《行动计划》，重庆将发挥产业基础雄厚、应用场景广阔等优势，积极抢占人工智能终端产品化、市场化先机，加快培育人工智能终端新赛道，着力构建“3353”人工智能终端产业体系。到2030年，人工智能终端产业规模达3000亿元以上，推出人工智能终端爆品20款以上，打造典型应用场景50个以上，孵化培育一批制造业单项冠军、专精特新“小巨人”企业、独角兽企业、高新技术企业。(重庆市政府网)
国常会加强实施两重建设
11月14日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究深入实施“两重”建设有关工作，部署增强消费品供需适配性进一步促进消费政策措施。会议指出，要把“两重”建设放在“十五五”全局中谋划和推进，牢牢把握战略性、前瞻性、全局性要求。要强化人工智能融合赋能，聚焦重点行业、重点领域开发新产品和增值服务，持续拓展新的消费增量。(新华社)


2、 市场
中国智能手机市场第四季度开局亮眼
10月31日，10月前两周中国智能手机销量同比增长11%苹果iPhone销量遥遥领先，同比增长29%，中国消费者对iPhone 17系列给予高度评价小米也凭借其此前推出的小米17 Pro和Pro Max机型实现了强劲增长根据Counterpoint Research发布的《中国智能手机周销量追踪报告》，2025年第四季度开局强劲，智能手机销量同比增长11%。(Counterpoint )

国家统计局：10月份规模以上工业增加值同比增长4.9%
[bookmark: _GoBack]11月14日，国家统计局发布的数据显示，10月份，规模以上工业增加值同比增长4.9%，增速较9月放缓1.6个百分点；社会消费品零售总额同比增长2.9%，较9月小幅回落0.1个百分点。1-10月份，全国固定资产投资（不含农户）408914亿元，同比下降1.7%。国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，总的来看，10月份国民经济运行总体平稳，转型升级扎实推进，发展新动能继续壮大。也要看到，外部环境不稳定不确定因素较多，国内结构调整压力较大，经济平稳运行面临不少挑战。下阶段，要全方位扩大国内需求，着力稳就业、稳企业、稳市场、稳预期，积极推动宏观政策持续落地增效。（新华社）

多家手机厂商暂缓采购存储芯片，部分厂商库存不足三周
11月14日，记者获悉，随着上游储存芯片价格的疯涨，多家手机厂商已经暂缓了本季度的存储芯片采购。小米、OPPO、vivo等厂商库存普遍低于两个月，部分厂商DRAM（动态随机存取存储器）库存低于三周，在犹豫是否接受原厂（美光、三星、SK海力士）接近50%的涨幅报价。（界面新闻）

3、 企业
谷歌发布新一代Gemini系列大模型
11月19日，谷歌新一代大模型Gemini 3.0面世前，官网首先正式发布了Gemini 3 Pro模型卡，展示这款大语言模型（LLM）在多模态处理、数学推理和长文本理解等关键领域实现显著突破。据官方披露的对比测试数据，Gemini 3 Pro在多项基准测试中大幅超越Gemini 2.5 Pro、GPT-5.1和Claude Sonnet 4.5等现有旗舰模型。模型卡显示，Gemini 3 Pro采用稀疏混合专家架构，支持高达100万token的上下文窗口，并能输出64K token文本内容。(智通财经)

金安国纪拟定增募资用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目、研发中心建设项目
11月18日，金安国纪公告称，公司拟向特定对象发行股票数量不超过2.18亿股，预计募集资金总额不超过13亿元，将用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目、研发中心建设项目。金安国纪表示，2022年至2025年9月，公司产能利用率长期居高不下，产能瓶颈日益突出。借助本次发行，公司新增高等级产品产能，并加大研发投入，是对公司主营业务的升级和进一步拓展，完善市场布局，提升市场竞争力的重要举措。预案显示，年产4000万平方米高等级覆铜板项目总投资15.01亿元，拟使用募集资金12.5亿元。（WIND）

东山精密递表港交所，拟于港交所主板上市
11月18日，苏州东山精密制造股份有限公司递表港交所主板，瑞银集团、海通国际、广发证券和中信证券为其联席保荐人。招股书显示，东山精密是一家专注于智能制造领域、具备全球化视野与布局的创新驱动型公司。公司从事PCB、精密组件、触控面板及液晶显示模组及光模块产品的全球设计、生产和销售。（WIND）

 南亚新材：2025年三季度公司覆铜板毛利率提升至6.32%，较2024年同期增长2.76个百分点
11月17日，南亚新材称，2025年三季度公司覆铜板毛利率进一步提升至6.32%，较2024年同期增长2.76个百分点。随着公司产品结构优化、国产供应链落地，产能及稼动率的持续提升，毛利水平未来有望进一步提升。上海N3工厂设计月产能80-90万张，江西N4-N6工厂设计月产能340万张，整体月产能年底将达400万张（证券之星）


生益电子拟定增26亿提升高端产能
11月17日，生益电子披露定增预案，拟向特定对象非公开发行股票，募集资金总额不超过26亿元，募资净额将分别投入到人工智能计算HDI生产基地建设项目、智能制造高多层算力电路板项目及偿债补流。这是生益电子2021年初完成IPO之后，首次推出再融资计划。上市四年多首次推出定增，生益电子将在AI浪潮下，推进技术及资金实力的提升，夯实核心竞争力。（证券之星）

芯碁微装披露调整公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案
11月14，合肥芯碁微电子装备股份有限公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过《关于调整公司发行H股股票并在香港联合交易所上市方案的议案》。此外，会议还通过了《关于制定<董事会成员及员工多元化政策(H股适用)>的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度(H股适用)>的议案》。会议采取现场与网络投票相结合的方式进行，表决结果均为通过，无被否决议案。出席会议的股东共计98名，代表表决权比例为38.0401%。北京德恒(合肥)律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的决议合法有效。（香港万得通讯社）
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